PCB

Rekomendacja dla przelotek jednostronnie i czesciowo zakrytych
maska antylutownicza

W wielu projektach mozna obecnie spotkac¢ przelotki jednostronnie zakryte
maska antylutowniczg (od strony top lub bottom), pozostajgce otwarte po drugiej
stronie ptytki. Zjawisko to przedstawiono na ponizszych ilustracjach:

i Strona TOP { Strona BOTTOM
! Oznaczenie: kolor szary — obrys, kolor czerwony — otwory metalizowane, kolor zielony — maska antylutownicza.
| Z8fta strzatka wskazuje przelotkg jednostronnie zamaskowang (odkryta od strony top i zakryta od strany bottom).

Strona TOP Strona BOTTOM
Oznaczenie: kolor jasnoniebieski — otwory niemetalizowane, kolor ciemnoniebieski — otwory metalizowane, kolor zielony — maska antylutownicza.
Z6tta otoczki pokazujg przelotki jednostronnie zamaskowane (odkryte od strony top i zakryte od strony bottom).
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Jednostronnie zakryte przelotki niezwykle trudno jest prawidtowo wyptukaé
podczas procesu ztocenia chemicznego. Podobnie problematyczne staje sie ich
pbdzniejsze suszenie. Niewyptukane pozostatosci chemikalidw w przelotkach mogg byé
zas$ zrodtem pozniejszej ich korozji, a obecnos¢ resztek wody moze pogarszaé
lutowno$¢ ptytek.

Podobne negatywne skutki bardzo czesto powoduje czesciowe zamaskowanie
przelotek po jednej lub po obu stronach PCB. Méwimy tu o sytuacji, kiedy maska
antylutownicza nie odkrywa w petni padu i otworu przelotki. Przyktadowe konfiguracje
pokazano na ilustracji ponizej:

Oznaczenie: kolor szary — obrys, kolor czerwony — otwory metalizowane, kolor zielony — maska antylutownlcza
26tte okregi pokazujg przelotki czesciowo zamaskowane od jednej strony.

Obustronne odstoniecie zaréwno jednostronnie, jak i czesciowo zakrytych
przelotek pozwoli catkowicie wyeliminowac¢ problem ewentualnych pozostatosci po ich
ptukaniu. Trudnosci zwigzane z prawidtowym wyptukaniem i wysuszeniem tego typu
struktur sg dos¢ powszechnym zjawiskiem wystepujgcym w procesie produkcji
obwodéw, a podane rozwigzanie (odstoniecie przelotek z obu stron) byto sprawdzone
przez wielu czotowych producentéw PCB w Europie i jest szeroko rekomendowane.

W zwigzku z tym rekomendujemy odstanianie na warstwie maski
antylutowniczej tego typu przelotek od razu na etapie przygotowywania dokumentaciji.
Taka korekta nie wptynie w zadnym stopniu na funkcjonalno$¢ obwodu drukowanego,
zas eliminacja jednostronnie lub czesciowo zastonietych maskag przelotek jest bardzo
istotna, poniewaz zwigzane z nimi problemy generujg dodatkowe koszty i ryzyko

jakosciowe.
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